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内容概要

　　《电子科学与技术导论（第2版）》为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，是为电气、电
子等工程专业编写的关于电子科学与技术和应用电子技术的导论课程教材。
全书根据电子科学与技术的发展，以工程分析理论和技术概貌作为框架，分别对电子科学与技术和应
用电子系统的学科体系、物理学和数学基础、基本分析理论和技术、工程应用概念、应用电子技术的
核心内容等进行了概括性的介绍。
可以帮助初学者了解有关专业的知识体系、工程应用技术和基本学习工具，为系统地学习集成电路设
计、电气、电子等工程专业中有关的学科知识和技术提供一个最基本的指南。
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